

转化医学实验室科研计算GPU工作站市场调研参数
[bookmark: _GoBack]本项目采购需求表中带有“▲”技术参数及性能配置要求为实质性要求，内容必须满足或优于，否则响应无效。

1、 科研计算GPU工作站 1台
1. ▲处理器：单颗CPU，单CPU具有至少32个物理核心和64个线程，基准时钟频率≥2.0GHz，最高加速时钟频率≥4.0GHz，L3缓存容量≥150MB；
2. ▲GPU模块：单节点配置≥2张GPU计算加速模块。单卡显存容量≥70GB，显存支持ECC或等效纠错保护机制，显存带宽≥1300GB/s；FP4 Tensor Core有效峰值性能≥2000 TOPS；单块GPU最大板卡功耗≤500W，适配机箱散热与供电设计，支持Linux环境下主流AI、深度学习、图形计算及科学计算框架。
3. ▲内存：配置DDR5 RECC内存，总容量≥256GB，内存配置须充分匹配所投CPU平台的内存通道架构，整机内存条数量不得少于设备中所有CPU的总内存通道数，且每个CPU的各内存通道均应至少配置1条内存。单条内存容量≥32GB，工作频率≥4800 MT/s。
4. ▲存储：支持2.5寸热插拔硬盘≥6个；配置不少于2组企业级固态硬盘。系统盘容量≥960GB×2，组建RAID1；数据盘容量≥7.68TB×2，数据盘接口协议应为原生NVME，不得使用转接方案替代。SSD采用TLC或更高级别NAND闪存，支持企业级数据保护机制。960GB级SSD写入寿命≥1PBW，数据盘写入寿命应满足同等级企业级SSD要求。
5. ▲RAID控制器：配备独立硬件RAID控制器，缓存至少支持SATA/SAS 1GB缓存阵列卡，支持RAID 0/1等模式，故障告警及阵列状态监控；
6. ▲供电：配备不低于2000W的1+1冗余供电模块；
7. ▲网络：配置 ≥2个10GbE SFP+光口和 ≥2个25GbE SFP28光口，含相应光模块及现场部署所需光纤跳线（两根不少于30米，含光纤跳线与交换机连接光模块），与配套交换设备兼容；
8. ▲规格：标配原厂导轨，可安装于标准机柜，整机散热、供电和扩展能力须通过原厂兼容性验证；
9. 操作系统：支持安装Red Hat Linux、Ubuntu等指定分发版本Linux操作系统。

2、 GPU计算环境测试工作站 1台
1.	▲处理器：桌面级CPU，单CPU具有至少24个物理核心，各核心的基础频率均≥3.2GHz，最高加速时钟频率≥5.2GHz，L3缓存容量≥30MB，具备集成显示功能；
2. ▲GPU模块：配置1张GPU计算加速模块。单卡显存容量≥24GB，显存支持ECC或等效纠错保护机制，显存带宽≥600GB/s；与科研计算GPU工作站的GPU模块采用相同架构；具有不少于2个DP2.0或以上规格的显示输出接口；适配机箱散热与供电设计，支持Linux环境下主流AI、深度学习、图形计算及科学计算框架。
3.	▲内存：配置DDR5 内存，总容量≥64GB，工作频率≥6000 MT/s。
4.	▲存储：系统硬盘容量≥1TB，数据硬盘容量≥2TB，采用 NVMe 接口协议；NAND 闪存颗粒应为 TLC 或更高等级类型；每1TB写入寿命≥600TBW；品牌应具备原厂颗粒供应能力。
5.	▲接口：具备 DisplayPort 和 HDMI 数字显示接口，支持双屏显示输出；配置2.5Gbps或以上规格以太网接口；前后置 USB 接口数量不少于5个，其中机箱前后应各包含不少于1个USB 3.2 Gen 1 或以上规格高速接口。
6.	▲电源：电源功率输出功率不低于1000W，采用intel ATX 3.1或更高设计规范，80PLUS金牌或更高等级认证，满足整机稳定运行及合理的外设连接扩展需求。
7.	▲散热和机箱：CPU采用风冷散热，散热器塔体热管≥6，散热器风扇尺寸≥12cm，最高转速不超过2500rpm；整机采用塔式机箱，机箱结构设计合理，机箱散热良好，有合理设计风道，内部空间满足硬盘、内存等部件维护及扩展需求。
8.	操作系统：支持安装Red Hat Linux、Ubuntu等指定分发版本Linux操作系统和windows 11操作系统。
9.	▲附件：配置1套键盘鼠标和1台显示器，显示器规格满足27英寸IPS面板，4K物理分辨率，99% sRGB色域，内置电源，支持VESA安装。

三、数据传输与中转工作站 1台
1.	▲处理器：桌面级CPU，单CPU具有至少24个物理核心，各核心的基础频率均≥3.2GHz，最高加速时钟频率≥5.2GHz，L3缓存容量≥30MB，具备集成显示功能；
2.	▲内存：配置DDR5 内存，总容量≥64GB，工作频率≥6000 MT/s。
3.	▲系统硬盘：系统硬盘1块，容量≥1TB，采用 NVMe 接口协议；NAND 闪存颗粒应为 TLC 或更高等级类型；每1TB写入寿命≥600TBW；品牌应具备原厂颗粒供应能力。
4.	▲存储硬盘：企业级固态硬盘1块，容量≥3.84TB，采用 NVMe 接口协议，NAND 闪存颗粒应为 TLC 或更高等级类型，写入寿命≥4PB；两块20TB企业级机械硬盘通过硬件RAID控制器组建RAID1，单块硬盘容量≥20TB，转速≥7200RPM，缓存≥512MB，采用CMR或更优记录技术，平均故障间隔时间 MTBF≥250万小时；
5. ▲RAID控制器：配备独立硬件RAID控制器，缓存至少支持SATA 1GB缓存阵列卡，支持RAID 0/1等模式，故障告警及阵列状态监控；
6. ▲网络：配置≥2个10GbE SFP+光口，含相应光模块及现场部署所需光纤跳线（两根不少于30米，含光纤跳线与交换机连接光模块），与交换设备兼容；
7.	▲接口：具备 DisplayPort 和 HDMI 数字显示接口，支持双屏显示输出；配置2.5Gbps或以上规格以太网接口；前后置 USB 接口数量不少于5个，其中机箱前后应各包含不少于1个USB 3.2 Gen 1 或以上规格高速接口。
8.	▲电源：电源功率输出功率不低于1000W，采用intel ATX 3.1或更高设计规范，80PLUS金牌或更高等级认证，满足整机稳定运行及合理的外设连接扩展需求。
9.	▲散热和机箱：CPU采用风冷散热，散热器塔体热管≥6，散热器风扇尺寸≥12cm，最高转速不超过2500rpm；整机采用塔式机箱，机箱结构设计合理，机箱散热良好，有合理设计风道，内部空间满足硬盘、内存等部件维护及扩展需求。
10.	操作系统：支持安装Red Hat Linux、Ubuntu等指定分发版本Linux操作系统和windows 11操作系统。
11.	▲附件：配置1套键盘鼠标和1台显示器，显示器规格满足27英寸IPS面板，4K物理分辨率，99% sRGB色域，内置电源，支持VESA安装。

其他要求：
1、 ▲兼容性：设备能够兼容采购人现有科研计算平台环境，支持接入现有计算设备、存储设备、网络交换设备，并与现有平台实现互联互通。
2、 供应商须根据采购人现有设备环境和业务需求完成兼容性适配、联调测试和必要的配置优化，确保新增设备可纳入现有科研计算资源统一管理和使用。
二、▲来源及全新性：投标人所投设备整机及核心部件应为来源合法、质量合格、状态良好、可追溯且未经使用的产品，不得使用二手件、翻新件、返修件、工程样品、测试样品、ES/QS 版本或来源不明的 OEM 拆机部件参与投标。核心部件包括但不限于 CPU、GPU、内存、硬盘、RAID 卡/HBA 卡、主板、电源模块、网卡等。
投标人须承诺所投设备为本次采购新生产或新集成设备，整机出厂、集成、测试或质保起始时间应与本次采购时间相匹配。除CPU、GPU外，核心部件出厂日期原则上应在整机生产日期一年以内；确因原厂备货周期、渠道库存、整机集成周期等原因存在时间差异的，投标人应提供合理说明及原厂或授权渠道证明。
核心部件应满足以下要求：硬盘通电时间原则上不超过50小时；确因原厂出厂测试、整机集成测试等原因导致通电时间超过50小时的，投标人应提供合理说明或证明；固态硬盘健康度应为100%且寿命消耗为0%，不得存在异常错误或明显累计写入记录；GPU不得存在历史ECC错误、异常运行记录、工程样品标识或非正式VBIOS；内存条应为同品牌、同规格、同批次或经原厂认证的兼容配置，不得混用来源不明、拆机、翻新或返修内存；CPU、GPU 不得为工程样品、测试样品、ES/QS 版本或非正式量产版本。
▲三、售后：原厂（成交价内的所有硬件设备）≥3年整机产品替换质保，质保期后每年维保费不超过合同总价8%；7×24小时电话网络支持，合同期内，免费送货上门、安装、调试；免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训，并无偿提供培训资料。售后服务费用包含在报价中，发生故障接到售后服务要求后，应承诺在1小时内响应并提出解决方案，6小时内到现场进行故障处理。
四、商务资质认证要求：产品通过中国国家强制CCC和节能认证。质量管理体系符合：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准；
五、验收时须提供生产厂家针对本项目出具售后服务承诺书原件或复印件。



